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摘要(译)

[问题]为了通过简单的布置防止显示不均匀并提高生产效率。 [解决问题的手段]提供了一种将相对设置的基板粘合在一起的方法，
该基板中的至少一个由塑料制成并且呈卷状，具有多个像素，而至少另一个具有驱动电路，该电路至少包括： 密封框形成步骤
（A），为基板提供使用密封剂形成的密封框（140）。 在液晶形成工序（B）中，将液晶（130）涂布在基板的密封框（140）的
内部。 以及将基板与相对基板接合的基板接合步骤（C），其中在密封框形成步骤（A）中，形成用于容纳给定量的液晶的第一密
封框（140a），并布置在外部。 第一密封框架（140a），第二密封框架（140b）的至少一个侧面，并且其中，在液晶形成步骤
（B）中，第一密封框架（140a）的内部装载有足够的量以 给定的液晶（130）中的一个，并且在基板键合步骤（C）中，通过将
第一密封框（140a）内的任何过量的液晶（130）粘合在一起而转移到第二密封框（140b）中 相对的基材。
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